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Inclua-se, onde couberem, os seguintes artigos na Medida
Provisoria n° 671, de 2015, com a seguinte redacéo:

“‘Art... A Lei n° 11.484, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar com as
seguintes alteragoes:

| - alcanga os mostradores de informacgdes (displays) utilizados em telefones
celulares do tipo ‘smartphones’, “tablets” e outros relacionados em ato do Poder
Executivo, com tecnologia baseada em componentes de cristal liquido - LCD,
fotoluminescentes (painel mostrador de plasma — PDP), eletroluminescentes
(diodos emissores de luz — LED, diodos emissores de luz organicos — OLED ou
displays eletroluminescentes a fiime fino — TFEL) ou similares com
microestruturas de emissdo de campo elétrico, destinados a utilizacdo como

insumo em equipamentos eletronicos;” (NR)

§ 5° O disposto no inciso | do caput alcanga os dispositivos eletrénicos
semicondutores, montados e encapsulados diretamente sob placa de circuito
impresso ou substrato - chip on board, classificada no cédigo 8523.51, 8523.59 e
8523.52.00 da Tabela de Incidéncia do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPIL. (NR).

“§ 1°-A Para efeito do disposto no § 1°, o circuito integrado classificado na
posicao 8542, 8523.51, 8523.52.00 e 8523.59 da NCM, quando importado apds a
realizacao das etapas previstas nas alineas ‘b’ e ‘c’ ou ambas do inciso | do art.
2°, desde que a etapa ‘@’ tenha sido realizada no Pais, € considerado como
insumo.
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§ 1°-B Para efeito do disposto no § 1°, o circuito integrado classificado na
posicao 8542, 8523.51, 8523.52.00 e 8523.59 da NCM, quando importado apés a
realizacdo da etapa prevista na alinea ‘c’, do inciso I, do art. 2°, desde que a
etapa ‘b’ tenha sido realizada no Pais, é considerado como insumo.

§ 1°-C A importacdo a que se referem os paragrafos anteriores devera ser
feita por empresa beneficiaria do PADIS para as etapas de concepgéo,
desenvolvimento ou projeto previstas na alinea ‘a’, do inciso |, do caput do art. 2°.

§ 2° As disposi¢des do caput e do § 1° deste artigo alcangam somente os
bens ou matérias-primas e insumos aprovados no projeto. (NR).

§ 5° Conforme ato do Poder Executivo e projeto aprovado nas condigdes e
pelo prazo nele fixados, e desde que destinados as atividades de que tratam os
incisos | a lll do caput do art. 2° desta Lei, podera também ser reduzida a zero a
aliquota do Imposto de Importagcdo - Il incidente sobre maquinas, aparelhos,
instrumentos, equipamentos, ferramentas computacionais (software), para
incorporagao ao seu ativo imobilizado, e matéria-prima e insumos importados por
pessoa juridica beneficiaria do Padis.” (NR)

“Art. 4° Nas vendas dos dispositivos referidos nos incisos | a Ill do caput do
art. 2° desta Lei, e dos servigos a eles associados, efetuadas por pessoa juridica
beneficiaria do Padis, ficam reduzidas: "(NR)

§ 2° (REVOGADO).”

§ 5° Serdo considerados como aplicagdo em pesquisa e desenvolvimento
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do ano-calendario os dispéndios correspondentes a execucao de atividades de
pesquisa e desenvolvimento realizadas até 31 de margo ao ano subsequente, em
cumprimento as obrigagdes de que trata o este artigo, decorrentes da fruicdo dos
incentivos do PADIS.”

JUSTIFICAGAO

A proposta de alteragao do inciso |, do § 2° do art. 2° visa ampliar o
alcance dos beneficios do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnoldgico
da Industria de Semicondutores — PADIS, para outros mostradores de
informagdes (displays).

Com relagdo ao acréscimo do § 5° no mesmo art. 2°, é que com essa
medida, espera-se ampliar os atuais e atrair novos investimentos, bem como uma
elevacao da oferta de componentes fabricados no Pais, com posterior reducéo de
importacdo e, adicionalmente, contribuicdo para o adensamento da cadeia do
complexo eletrénico — por meio do aperfeicoamento de Processos Produtivos
Basicos (PPBs) de produtos incentivados pela Lei de Informatica e que sao
consumidores desses dispositivos semicondutores, por exemplo. Essa medida foi
aprovada no ambito do PBM/TIC e pelo GEPBM nos ultimos trés anos.

A inclusao do § 1°-A, no art. 3° visa contemplar a situacdo em que o projeto
de um circuito integrado podera ser feito no Brasil, mas as etapas de ‘difusao’ ou
‘corte, encapsulamento e teste’ (ou as duas), para produgao do circuito integrado,
poderdo ser executadas no exterior. Neste caso, o chip retornara ao Brasil por
meio de uma operagao de importagcdo, como um insumo ou mesmo pronto para
comercializacao, havendo, portanto, isencao de tributos de importacao.

Procedimento semelhante sera aplicado no caso previsto no § 1°- B, em que
uma importacao de chip encapsulado/testado no exterior podera ocorrer e ser
desonerada dos tributos incidentes na importacdo desde que a etapa de ‘difusao’
seja feita no Brasil. Podera ocorrer, por exemplo, no caso de um chip ter sido
projetado no exterior, difundido no Brasili mas cuja etapa final
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(‘corte/encapsulamento/teste’) venha a ocorrer no exterior. Ao retornar, esse chip
sera considerado insumo para efeitos da legislagao e, portanto, sera desonerado
de tributos na importagao.

A inclusdo do § 1°-C, refor¢ca a necessidade de que a importagdo de tais
produtos deve ser feita por empresa beneficiaria do PADIS.

A proposta de revogacao do § 2° do art. 4° visa conceder incentivos fiscais
adicionais para a empresa que realiza a montagem final de dispositivos LCD,
OLEDs. Essa atividade parece ser a mais viavel para inicio de operagdes de uma
empresa no Brasil, de forma similar a etapa “c” de encapsulamento e testes para
os circuitos integrados. Em particular, destacam-se os ‘displays’ usados na
fabricacdo de ‘smartphones’ e ‘tablets’, produtos que vém cada vez mais
ocupando espago no consumo nacional e com grande produgao local.

Por fim, a proposta de revogagao do § 2 do art. 5°, visa ampliar por tempo
indeterminado o prazo para que as empresas interessadas na apresentacao de
projetos possam continuar obtendo os incentivos fiscais do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnoldgico da Industria de Semicondutores — PADIS. Pela
redacgao atual da Lei, este prazo encerra agora em 31 de maio de 2015.
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